
第 1頁 

材料科學與工程研究所碩士班『金屬材料與金屬製程領域』專業課程地圖

 

材料科學與工程 

特論一上 3(3)*  

 

合金製程 

一上 3(3)* 

 

熱力學特論 

一上 3(3)* 

 

 專題研討(一) 

一上 1(2) 

 

電子顯微鏡學 

一上 3(3)* 

 

凝固製程解析 

一下 3(3) 

 

高溫冶煉特論 

一上 3(3) 

 

金屬彈塑性學 

一下 3(3) 

 

材料機械性質 

一上 3(3)* 

 

X 射線繞射學 

一下 3(3)* 

 

擴散理論 

一上 3(3) 

 

差排理論 

一下 3(3) 

 
相變化特論 

一下 3(3) 

 

材料破壞學 

一下 3(3) 

 

符號說明 

1(2)表示 1 學分 2 小時 

紅色表必修， ** 表示 必選修，* 表示 建議選修 

選修應至少 24學分，跨系組選修 6學分 

 

生醫材料 

一上 3(3) 

 

生醫金屬材料 

性質 一下 3(3) 

冶金動力學 

一下 3(3) 

 

專題研討(一) 

一下 1(2) 

 

專題研討(二) **   

二上 1(2),下 1(2) 

 

粉末冶金特論 

一上 3(3)* 

 粉體科學與工程

特論 一下 3(3) 

燒結理論 

二上 3(3) 

 

非晶質材料特論 

一下 3(3) 

   

 
熱分析 

一下 3(3) 

 

腐蝕及防治 

一下 3(3) 

 

科技管理 

二下 2(2)* 

薄膜技術 

二下 3(3) 

金屬表面處理 

二上 3(3) 

 

超合金學 

二下 3(3) 

 

能源材料 

一上 3(3)* 

 

穿透式電子顯微鏡

實作技術二下 2(3) 

 

 碩士論文 

6(6) 

 

科技法律 

二上 2(2)* 

 

 校外實務研究 

3(18) 
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材料科學與工程 

特論一上 3(3)*  

 

結構陶瓷 

一上 3(3)* 

 

熱力學特論 

一上 3(3)* 

 

 專題研討(一) 

一上 1(2) 

 

電子顯微鏡學 

一上 3(3)* 

 

陶瓷製程特論

一下 3(3)* 

 

熱分析 

一上 3(3) 

 

材料機械性質 

二上 3(3) 

 

 非晶質材料  

特論一下 3(3) 

 

X 射線繞射學 

一下 3(3)* 

 

擴散理論 

一上 3(3) 

 

有機化學特論 

一下 3(3) 

 
相變化特論 

一下 3(3) 

 

材料破壞學 

一下 3(3) 

 

符號說明 

1(2)表示 1 學分 2 小時 

紅色表必修， ** 表示 必選修，* 表示 建議選修 

選修應至少 24學分，跨系組選修 6學分 

 

生醫材料 

一上 3(3) 

 

生醫工程  

一下 3(3) 

冶金動力學 

一下 3(3) 

 

專題研討(一) 

一下 1(2) 

 

專題研討(二) **   

二上 1(2),下 1(2) 

 

 介電材料 

一上 3(3)* 

 粉體科學與工程

特論 一下 3(3) 

燒結理論 

二上 3(3) 

 

  陶瓷合成技術 

一下 3(3) 

 

 
固態物理 

一下 3(3) 

 

光電材料 

一下 3(3) 
薄膜技術 

二下 3(3) 

 發光材料特論 

二下 3(3) 

磁性材料 

二上 3(3) 

 

能源材料 

一上 3(3)* 

 

穿透式電子顯微鏡

實作技術二下 2(3) 

 

生醫玻璃  

一下 3(3) 

生醫陶瓷  

一下 3(3) 

 儀器分析特論 

一下 3(3) 

 超硬材料特論 

一下 3(3) 

無機化學特論 

一下 3(3) 

 

科技管理 

二下 2(2)* 

 碩士論文 

6(6) 

 

科技法律 

二上 2(2)* 

 

 校外實務研究 

3(18) 
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材料科學與工程 

特論一上 3(3)*  

 

半導體製程 

一上 3(3)* 

 

熱力學特論 

一上 3(3)* 

 

 專題研討(一) 

一上 1(2) 

 

電子顯微鏡學 

一上 3(3)* 

 

薄膜技術 

一下 3(3)* 

 

熱分析 

一上 3(3) 

 

複合材料特論 

二上 3(3) 

 

 半導體材料 

  一下 3(3) 

 

X 射線繞射學 

一下 3(3)* 

 

擴散理論 

一上 3(3) 

 

有機化學特論 

一下 3(3) 

 
相變化特論 

一下 3(3) 

 

材料破壞學 

一下 3(3) 

 

符號說明 

1(2)表示 1 學分 2 小時 

紅色表必修， ** 表示 必選修，* 表示 建議選修 

選修應至少 24學分，跨系組選修 6學分 

 

生醫材料 

一上 3(3) 

 

組織工程  

一下 3(3) 

冶金動力學 

一下 3(3) 

 

專題研討(一) 

一下 1(2) 

 

專題研討(二) **   

二上 1(2),下 1(2) 

 

 電子材料 

一上 3(3)* 

介電材料 

 一下 3(3) 

燒結理論 

二上 3(3) 

 

  材料物理性質 

一下 3(3) 

 

 
固態物理 

一下 3(3) 

 

光電材料 

一下 3(3) 
非晶質材料 

 特論二下 3(3) 

 發光材料特論 

二下 3(3) 

磁性材料 

二上 3(3) 

 

能源材料 

一上 3(3)* 

 

穿透式電子顯微鏡

實作技術二下 2(3) 

 

生醫工程  

一下 3(3) 

生醫陶瓷  

一下 3(3) 

 儀器分析特論 

一下 3(3) 

 超硬材料特論 

一下 3(3) 

無機化學特論 

一下 3(3) 

 

奈米粉體製程 

一上 3(3) 

 

奈米檢測  

一下 3(3) 

平面顯示器原理

與技術 一下 3(3) 

科技管理 

二下 2(2)* 

 碩士論文 

6(6) 

 

科技法律 

二上 2(2)* 

 

 校外實務研究 

3(18) 
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材料科學與工程 

特論一上 3(3)*  

 

合金製程 

一上 3(3)* 

 

熱力學特論 

一上 3(3) 

 

 專題研討 

一上 1(2) 

 

電子顯微鏡學 

一上 3(3)* 

 

凝固製程解析 

一下 3(3) 

 

高溫冶煉特論 

一上 3(3) 

 

金屬彈塑性學 

一下 3(3) 

 

材料機械性質 

一上 3(3)* 

 

X 射線繞射學 

一下 3(3)* 

 

擴散理論 

一上 3(3) 

 

差排理論 

一下 3(3) 

 
相變化特論 

一下 3(3) 

 

材料破壞學 

一下 3(3) 

 

符號說明 

1(2)表示 1 學分 2 小時 

紅色表必修， ** 表示 必選修，* 表示 建議選修 

選修應至少 21學分，跨系組選修 12 學分 

 

生醫材料 

一上 3(3) 

 

生醫金屬材料 

性質 一下 3(3) 

冶金動力學 

一下 3(3) 

 

專題研討 

一下 1(2) 

 

粉末冶金特論 

一上 3(3)* 

 粉體科學與工程

特論 一下 3(3) 

燒結理論 

二上 3(3) 

 

非晶質材料特論 

一下 3(3) 

   

 
熱分析 

一下 3(3) 

 

腐蝕及防治 

一下 3(3) 

 

科技法律 

二上 2(2) 

 

科技管理 

二下 2(2) 

薄膜技術 

二下 3(3) 

金屬表面處理 

二上 3(3) 

 

超合金學 

二下 3(3) 

 

能源材料 

一上 3(3)* 

 

穿透式電子顯微鏡

實作技術二下 2(3)* 

 

 專題研討 

二上 1(2) 

 

 科技英文寫作 

一下 2(2) 

 

 專題研討 

二下 1(2) 

 

工程科技與永續發展 

一上 2(2)** 

 

 博士論文 

12(12) 

 

 校外實務研究 

3(18) 
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材料科學與工程 

特論一上 3(3)*  

 

結構陶瓷 

一上 3(3)* 

 

熱力學特論 

一上 3(3) 

 

電子顯微鏡學 

一上 3(3)* 

 

陶瓷製程特論

一下 3(3)* 

 

熱分析 

一上 3(3) 

 

材料機械性質 

二上 3(3) 

 

 非晶質材料  

特論一下 3(3) 

 

X 射線繞射學 

一下 3(3)* 

 

擴散理論 

一上 3(3) 

 

有機化學特論 

一下 3(3) 

 
相變化特論 

一下 3(3) 

 

材料破壞學 

一下 3(3) 

 

符號說明 

1(2)表示 1 學分 2 小時 

紅色表必修， ** 表示 必選修，* 表示 建議選修 

選修應至少 21學分，跨系組選修 12 學分 

 

生醫材料 

一上 3(3)* 

 

生醫工程  

一下 3(3) 

冶金動力學 

一下 3(3) 

 

 介電材料 

一上 3(3)* 

 粉體科學與工程

特論 一下 3(3) 

燒結理論 

二上 3(3) 

 

  陶瓷合成技術 

一下 3(3) 

 

 
固態物理 

一下 3(3) 

 

光電材料 

一下 3(3) 
薄膜技術 

二下 3(3) 

 發光材料特論 

二下 3(3) 

磁性材料 

二上 3(3) 

 

能源材料 

一上 3(3)* 

 

穿透式電子顯微鏡

實作技術二下 2(3)* 

 

生醫玻璃  

一下 3(3) 

生醫陶瓷  

一下 3(3) 

 儀器分析特論 

一下 3(3) 

 超硬材料特論 

一下 3(3) 

無機化學特論 

一下 3(3) 

 

 專題研討 

一上 1(2) 

 

專題研討 

一下 1(2) 

 

科技法律 

二上 2(2) 

 

科技管理 

二下 2(2) 

 專題研討 

二上 1(2) 

 

 科技英文寫作 

一下 2(2) 

 

 專題研討 

二下 1(2) 

 

工程科技與永續發展 

一上 2(2)** 

 

 博士論文 

12(12) 

 

 校外實務研究 

3(18) 
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材料科學與工程 

特論一上 3(3)*  

 

半導體製程 

一上 3(3)* 

 

熱力學特論 

一上 3(3) 

 

電子顯微鏡學 

一上 3(3)* 

 

薄膜技術 

一下 3(3)* 

 

熱分析 

一上 3(3) 

 

複合材料特論 

二上 3(3) 

 

 半導體材料 

  一下 3(3)* 

 

X 射線繞射學 

一下 3(3)* 

 

擴散理論 

一上 3(3) 

 

有機化學特論 

一下 3(3) 

 
相變化特論 

一下 3(3) 

 

材料破壞學 

一下 3(3) 

 

符號說明 

1(2)表示 1 學分 2 小時 

紅色表必修， ** 表示 必選修，* 表示 建議選修 

選修應至少 21學分，跨系組選修 12 學分 

 

生醫材料 

一上 3(3) 

 

組織工程  

一下 3(3) 

冶金動力學 

一下 3(3) 

 

 電子材料 

一上 3(3)* 

介電材料 

 一下 3(3) 

燒結理論 

二上 3(3) 

 

  材料物理性質 

一下 3(3) 

 

 
固態物理 

一下 3(3) 

 

光電材料 

一下 3(3) 
非晶質材料 

 特論二下 3(3) 

 發光材料特論 

二下 3(3) 

磁性材料 

二上 3(3) 

 

能源材料 

一上 3(3)* 

 

穿透式電子顯微鏡

實作技術二下 2(3)* 

 

生醫工程  

一下 3(3) 

生醫陶瓷  

一下 3(3) 

 儀器分析特論 

一下 3(3) 

 超硬材料特論 

一下 3(3) 

無機化學特論 

一下 3(3) 

 

奈米粉體製程 

一上 3(3) 

 

奈米檢測  

一下 3(3) 

平面顯示器原理

與技術 一下

3(3) 

 專題研討 

一上 1(2) 

 

專題研討 

一下 1(2) 

 

科技法律 

二上 2(2) 

 

科技管理 

二下 2(2) 

 專題研討 

二上 1(2) 

 

 科技英文寫作 

一下 2(2) 

 

 專題研討 

二下 1(2) 

 

工程科技與永續發展 

一上 2(2)** 

 

 博士論文 

12(12) 

 

 校外實務研究 

3(18) 

 


